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Messpunkt in der Mitte :
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! der jeweiligen Geometrie .
) Measuring point in the F N
middle of each geomefry
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Ausfiihrung: LOTTECHNIK Design: SOLDERING
Oberflache: versilbert Surface: silver plated
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zuldssig! Bare spots due fo electroplating process permitted!
Technische Anderungen vorbehalten! We reserve the right to make technical changes!
Unterliegt NICHT dem Anderungsdienst! Is NOT subject to change service!
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o @ O Material Material <nicht festgeleg | R620 | 70250 Weight 0.04[_:]
o~ . . N Kundenteilenummer RoHS 2015/863
~— ~ Messtechnik-Kommentar hinzugefiigt M.Brodbeck T.Schnell  102.03.21 | customer part number compliant
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Federkontur modifiziert TSchnell | TSchnell {26119 | origin ol A3
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Hinweistext angepasst M.Brodbeck F.Loreth  [05.09.19 K99600 :
gep Part number Scale 51
" Zeichnungsnummer Blatt
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Benennung / Title
O- _EI_ @ Alle Mafie in [mm]
_‘ \ ; i % —O— All measures in [mm] a S e
— Schutzvermerk SO 16016 beachten. Falls Ubersetzung
O— abweicht, ist der deutsche Text giltig g16 SMD
" Observe protective note ISO 16016 . B
WURTH ELEKTRONIKICS |\ ion deviars, the Geran fext is valid Kundenzeichnung  Status: Approved / Freigegeben
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Kupfer Empfehlung: | 6tpad Empfehlung:
Copper recommendation: Solder pad recommendation:

Minimum D 17.6 D114 D174
D132 D132 D132

Kein Lotstopplack in diesem Bereich
No solder resist in this area

Lotpad Version A ,
Solder pad version A
Lotpad Version B ,
Solder pad version B
Kupferfldche -

Copper area

NDK / NPTH (D128 01 L 6tpad-Schablonen Empfehlung:

Solder pad mask recommendation:

8 x 45° = 360°

Empfohlene Schichtdicke der Lotpad-Schablone: 150um
Recommended thickness of the solder pad mask: 150um
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